UCHWALA NR XLV/100/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 23 czerwca 2014 1.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu L.édzkiego Wschodniego z budzetu Gminy Koluszki
roku 2014 na realizacje zadania pn. ,,Utwardzenie terenu w obr¢bie budynku Szkoly Podstawowej nr 2
i I Liceum Ogolnoksztalcgcego w Koluszkach”.

Na podstawie art. 10 ust.2i art. 18 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990roku o samorzadzie gminnym
(ti, Dz. U.z2013r. poz. 594, zm.: Dz U.z2013r. poz. 645, poz. 1318, Dz.U.z2014r. poz. 379)
oraz art. 220 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U.z 2013 r. poz. 885, zm.
Dz. U.z2013r. poz. 938, poz. 1646, Dz.U.z2014r. poz. 379) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co
nastepuje:

§ 1. 1. Udziela si¢ pomocy rzeczowej zbudzetu Gminy Koluszki w2014r. dla Powiatu Lodzkiego
Wschodniego w wysokosci 4 497,00 zi (slownie: cztery tysiace czterysta dziewigédziesiat siedem ziotych
00 groszy) z przeznaczeniem na wykonanie zadania: ,, Urwardzenie terenu w obrebie budynku Szkoly Podstawowej
nr 2 i I Liceum Ogdélnoksztatcqcego w Koluszkach™”.

2. Pokrycie kosztow udzielenia pomocy rzeczowej o wartosci 4 497,00 zt (stownie: cztery tysiace czterysta
dziewieédziesiat siedem  zlotych 00 groszy) nastapi  bezpoérednio zbudzetu gminy w2014 r.
w ramach dzialu 801 - O$wiata i wychowanie, rozdzialu 80101 - szkoly podstawowe, § 6050 - wydatki
inwestycyjne jednostek budzetowych.

§ 2. Celem udzielenia pomocy jest poprawa stanu zagospodarowania dzialki o numerze ewidencyjnym nr 362/3
poprzez utwardzenie czesci gruntu. Na terenie dziatki nr 362/3 zlokalizowany jest budynek mieszczacy Szkolg
Podstawowa Nr 2 i [ Liceum Ogolnoksztalcace w Koluszkach.

§ 3. Szczegdtowe warunki iterminy udzielenia pomocy zostang okreslone w umowie zawartej pomigdzy
Burmistrzem Koluszek i Zarzadem Powiatu Lodzkiego Wschodniego.

§ 4. Wykonanie uchwaty powierza sig Burmistrzowi Koluszek.

§ 5. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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